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TC21va

PanelPC 21” e INTEL Alder Lake e Core 13/15/17  Encastrable et VESA

Processeur INTEL Alder Lake Gen 12

Core 13-1215U e Core 15-1235U e Core 17-1255U

PanelPC 21" e Résolution 1920 x 1080

Dalle tactile P-CAP multipoints ( Résistif en option )

Chassis en aluminium e IP66 face avant EA
3RS232 ¢4 USB 3 e 1 USB Type C

2 ports Ethernet INTEL

Alimentation 12~24V DC / 220 AC
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Chipset INTEL Alder Lake ( Gen 12) Ethernet 1INTELI1219LM e 1 INTEL 1226 ( 2.5 GbE)

INTEL Core 13-1215U WiFi ( Option ) WiFi 6

Processeur INTEL Core 15-1235U i
Bluetooth ( Option ) BTS5

INTEL Core 17-1255U

4G/5G ( Option ) Module M.2 + support SIM
Proc. Vidéo INTEL IRIS XE Graphics
RFID ( Option ) 125 Khz + 13.56 Mhz
Dalle LCD 21.5" e Résolution 1920 x 1080 ¢ 250 nits
Dalle P-CAP multipoints EETIl e 6H Environnement
Dalle Tactile
Dalle tactile résistive en option Temp. fonctionn. 0°C~60°C
Mémoire 64 GB SODIMM DDR5 Max Temp. stockage -10°C~70°C
Humidité 20% ~ 80°
Stockage SATA » M.2 2280
Certification FCC/CE
1HDMI e 1 DP
GBS 0 BEESINEEE Dimensions / Construction
Entrées / Sorties 3RS232/1GPIO Matériau Aluminium / Acier
2RI45 Dimensions 527x 318X 59 mm
1 sortie / entrée son Découpe 516 x 308 mm
Alimentation DC12V(9Vv~36VDC) Poids Environ 7 Kg
AC 100~240V, 50Hz/60Hz ( Adaptateur ) VESA 75 / 100

Fixation
Encastrement 'm
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Dalle résistive Module 4G Module Wifi Fixation VESA Dalle plein jour

Références de commande

TC21Vv3 INTEL Core 15-1235U / Mémoire 8GB / SSD 120GB / Dalle PCAP
TC21V3R INTEL Core 15-1235U / Mémoire 8GB / SSD 120GB / Dalle résistive

Configuration mémoire / SSD / OS / options diverses sur demande

wwuw.ealtec.com



